
 
 
 

個人情報の取扱いに関する同意書 
ディーコープ株式会社（以下、当社）は、お預かりする個人情報の取扱いについて通知致します。 

以下に、同意頂けた場合、署名、捺印をお願い致します。 

 

１．利用目的 

当社の採用活動において、提供いただきました個人情報を利用させて頂きます。 

 

２．提供 

当社は、採用活動において取得した個人情報を第三者に提供することはございません。 

 

３．委託 

当社は採用活動において取得した個人情報を情報処理の目的で委託することがあります。 

 

４．本人の権利 

お客様は、当社がお預かりしている個人情報に関して、利用目的の問い合わせや情報の開示を求める権利が 

あります。また、開示した結果、当該情報に誤りがあった場合は、訂正、追加、削除を求める権利があります。 

 

５．本人が個人情報を与える事に関する任意性及び与えなかった場合の影響 

当社は採用活動を遂行するにあたり、お客様の個人情報を取得、利用させていただきますが、当該個人情報の

各項の記載は任意になります。但しご記入いただけない条項に関しては、ご応募いただいた採用に関して 

ご期待に添えない場合がございますので、予めご了承の旨お願いいたします。 

 

６．問い合わせ 

個人情報に関する開示、訂正、削除及び個人情報の利用、提供の拒否に関する事項についての問い合わせは 

以下の通りとします。 

   ＜ディーコープ株式会社 個人情報相談窓口＞ 

 個人情報保護管理者 大川 歩 

住所：東京都中央区銀座 1-10-6 銀座ファーストビル 6F 

E-Mail：privacy_support@deecorp.jp 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
上記、個人情報に関する取扱事項に同意いたします。 
                                                        年    月    日 
                                   氏名：                           印 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
会社使用欄 管理者確認         部門管理者確認      担当者確認        


